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Jan. 08BMBF-gefordertes Konsortialprojekt Hyper-IMS, Chiphersteller
Fraunhofer Institut fir Mikroelektronische Schattigen und Systeme, Duisburg,
MHM zustandig fir Qualitatsmanagement, Testmaschinen, gleichbegtdizgl.
Verwertung zum zweiten Industriepartner im Konsortj der Dr. Osypka GmbH,
Hersteller von Schrittmachersonden, RheinfelderBasel
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